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El objeto de la patenie alemana n? 1.,151.818 son placas
de impresidn plano-grafica presensibilizadas, consistentes en por-
tadores de aluminio y en una capé copiativa situada sobre dichos -
portadores, placas que estan caracterizadas por el hecho de que, -
entre la capa copiativa y el portador de altminio, existe una capa
de denominado Bdhmit, generada mediante la adicién de agua a solu~
ciones alcalino;acuosas, a btemperatura elevada.

Como nueva mejora de este objeto, se ha descubierto que
so pucden evitar determinadas irregularidades de la capa de Bdhmit
en la generacidn de dicha capa sobre el portador de aluminio,’y que
se obtiene un portader de aluminio mejorado con capa de BShmit para
las plscas de impresidén planografica presensibilizadas coﬁforme a -
la patente alemana n® 1.151818, aplicando para ello un procedimien—
$0, que es el objeto del presente invento. El procedimiento confor-
me sl invento se caracteriza por el hecho de que la generacidn de -
la capa de BShmit tiene lugar mediante la accidn de agua a temperatu
ra elevada, égregéndose inhibidores de la corrosidn al agua calien-
tey, o bien aplicando tensiones eléctricas débiles, continuas o alter
nase

En la conocida produccién del BBhmit mediante la reaccidn
entre aluminio y agua o vapor de agua, en ésPecial a tempergturas =~
de entre 70 y 1002C, resulta que, al comienzo de la reaccidn, la ca
pa de oxido de aluminio que se forma al aire y que existe siempre -
en el aluminio, se transforma en BShmit como consecuencia de la recep
cidén de agus. Despuds, y bajo desafrollo de hidrdgeno, tiene lugar
la reaccidn propiamente dicha entre el agua y el aluminio. Esta ge-
neracidn de gas es importante para la formacidén de una estructura -~
basta del Bohmit, que permite el transporte de agua a través de la
capa, para ﬁacerla llegar a la superficie metdlica, incluso al aumen

tar el espesor de la capa.
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La formacidn de la estructura basta del BShmit depende -
también del tiempo de la reaccidn. Mientras mis rdpidamente se inicie
¥ discurra la reaccién, tano mds basta es la macroestructura del BSh
mit formado, y mientras menos se ensucie la superficie del aluminio
o de la capa exterior de Oxido de aluminio, tanto antes da comienzo
la actuacidn del agua. La formacién de una capa uniforme de BBhmit so
bre superficies de aluminio sucias en algunos lugares - asi, ﬁor ejen
plo, suelen estar siempre sucias las superficies de tiras de aluminio-
no resulta posible, por lo tanto. Incluso después de aplicados proce~
dimientos adicionales de limpieza, por ejemplo, despuds del laminado,
s¢ producen frecuentemente capas desiguales de BShmit, debido a que
las superficies de aluminio limpiadas son extraofdinariamente sensiblg
adsorbiendo fdcilmente grasas y aceites, también procedentes de la fa
se gaseosa. Alteraciones de esta naturaleza duranie la formacidn del
BEhmit, se ponen frecuentemente de manifiesto en forma de tiras o -

manchas grises sobre la superficie del aluminio.

Para evitar estos defectos, se lo agregaban generalmente
al agua productos quimicos de reaccién alcalina. Bstas adiciones, no
obstante, no facilitan sélamente la eliminacidn de las impurezas, du
rante la formacién de Bohmit sino que también perjudican la estruc-
tura basta de la superficie metdlica y de la capa de Bohmit, no pu—
diendo emplearse en todos los casos. Mientras mds alto es el valor
pH, tanto mayor - el efecto de limpieza, pero también aumenta corro,
sibn del aluminio. Durante la formacién del Bohmit, por consiguiente,
se consumen las adiciones corrosivas. Tienen éue ser sustituidas con
tinuamente, y hay que extraer los productos de la corrosién conteni-
dos en la solucidn de la reaccién.

Bl invento prevé dos posibilidades para mejorar la capa

de Bobhmit y para aumentar su uniformidade O bien se bloguean los lu~

gares no ensuciados de la superfide de aluminio con ayuda de capas
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protectoras, a efectos de retardar en ellos el comienzo de la reac~
cidén y equipararlo al de las ofras zonas sucias de la superficie, o
bien se elimina o se reduce por via eléctrica la influencia inhibi-

dora de la reaccidn que proviene de las impurezas.

Para la proteccién de las zonas libres de la superficie,
se agregan pequefias cantidades de inhibidores de la corrosidn al agua
empleada para la formacidn del BShmit, inhibidores que son adsorbidos

en las superficies metdlicas y que retardan los procesos corrosivos.

El citar los inhibidores de la corrosién a utilizar conforme el ine

vento y clasificarlos de acuerdo con su estructura giimica, no es po

i sible dado el gran nimero de las sustancias hoy en dia conocidas, que

i+ poseen esta accidn. Lo importante es que la reaccidn enire el alumi-

nio y el agua sea retardada tan =8lo duranie un tiempo relativamen=—

te corto, por lo general de un minuto a lo sumo, para hacer que la

| transformacién en las diversas zonas impurificadas de la superficie

” del aluminio comience aproximadamente al mismo tiempo.

5 El &nalisis y la caracterizacién de un inhibidor de la

i corrosidn en cuanto a su apiitud para el procedimiento conforme al

ﬁ invento, puede llevarse a cabo de la manera siguientes

i

’ a) Sus soluciones en agua en cantidades inferiores a
1%, inicamente deben variar el valor pH de manera
insignificantes

b) no debe producirse un consumo sustancial como con-
secuencia de la reacoidn del BOhmit;

¢) no deben formarse manchas despuds de la formacidn
de la capaj

d) ol espesor do la capa de BShmit no debe depender
sustancialmente de las adiéiones, sino exclusivamen

to de la temperatura y de la duracidn del tratamiento.

Asi, por ejemplo, si se examina el grueso de la capa de

! BOhmit después de tiempos iguales de tratamiento de sproximadamente




1 minuto, en soluciones con una pequefia adicidn de, 12 silicato, &
292 alizarina, 6 3° diciclohexil-amonico, resulta que la formacidn ~
del BOhmit se inhibe casi totalmente en la solucién 1%, en la solu-
cién 3‘ apenas se observa influencia alguna en la reaccidn, mientras
que la adicidn de alizarina, solucidn 28, proporciona un espesor de
capa, que oscila entre las dos otraé nuestrase

8i la utilizacidn de inhibidores de la aorrosidn no es
posible, o bien si se considéra inoportuna, se provoca un comienzo
uniforme de la reaccidn mediante corrientes eléctricas pequeiias du~
rente la formacidén del BShmit. Ia intensidad de la corriente estd
limitada hacia arriba po£ la escasa conductibilidad del agua desti-
lada, por lo que en su orden de magnitud es manifiestamente distin-
ta de las intensidades de corriente gque se presentan en los conoci-
dos procedimientos de oxidacidn electrolitica.

Tal como han demostrado las mediciones, resulta posible,
¥ en parte es deseable, influir mediante pequeflas corrientes eléctri
cas durante la formacidn del Bohmit, en el tamafio de log poros de las
capes, si bien el espesor de l; capa esta determinade terminantemen=—
te por la reaccién quimice, en contraposicidn a la formacidn de las
conocidas capas anodizadas.

Ejemplo 12

Una solucidn de 0,3% de nitrito diciclohexilaménico en
agua destilada, se calienta a 95 - 982C. En esta solucidén caliente se
sumerge una chapa de aluminio alisada mediante laminacidén y desengra
sada previamente mediante lavado con bencina. El desarrcllo de gas co
mienza al cabo de aproximadamente 20 segundos, siendo uniforme sobre
toda la superficie. Bl espesor de la capa de BShmit puede ser regula
do mediante la duracién del tratamiento, hasta un valor limite de 10
a 15 minutos. Despuds del tratamiento no se pueden apreciar manchas

grises irregulares sobre la superficie de la chapa de aluminio.
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A través de una solucién al 0,2% de nitrito diciclohexi

Ejgmglo 2%

laménico en agua destilada de 959C, se hizo pasar, por via mecénica,
una cinta de aluminio desengrasada. En un tlempo de permanencia de -
la cinta movida continuamente en el bafio de tratamiento, de aproxima
damente 60 segundos en cada caso, se formd tambidn a lo largo de una
longitud de banda bastante grande, wna capa de BShmit exenta de man
chas, de gproximadamente 1000 a 2000 £ de grueso;

Ejemplo 3%:

A través de agua destilada de 95 a 98%C, ge hace pasar
una cinta de aluminio desengrasada por via mecdnica. A una distancia
de la cinta de 1 a 2 cm, estan dispuestos dos electrodos en el bafio.
Al conectarse una tensidn continua de 6 voltios, se establece al po
co tiempo una intensidad de corriente de aproximadamente 0,1 mA/bmz,
que es suficiente para la formacién de una capa de BShmit irreprocha
bles Ia cinta puede ser empleada con el mismo éxito én calidad de =~
dnodo, © en calidad de cdtodoo

En lg figura adjunta ha sido representada esquemdticamen
te la disposicidn del proceso. A es la cinta ds aluminio, sobre la =
que se genera la capa de BShmit conforme al invento, B el recipiente
de agua, a través del que és hecha pasar la cinta de aluminio sobre
rodillos de gufa F. E es el electrodo y S la fuente de corriente. —
La cinta de aluminio y el recipiente estdn derivados a tierra.
Ejemplo 493

. Se procede como en el ejemplo 32, pero en lugar de una
tensidn continua, se conecta una tensién alternas Con 5 voltios se
midid una intensidad de corriente de aproximadamente 0,5 mA/om?. Bl
aspecto de la capa de Bohmit fud satisfactorio.

Ejemplo 593 ‘

Hojas de aluminio de 15/u do espesor, son tratadss en
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agua doblemente destilada de 95 a 9892C, con y sin tensidn alterna
(0,3 mA/cma), examinindose las capas de BOhmit producidas con ayuda
del método DET. Se comprucha que las capaé de B8hmit generadas sin
la conoxién de una tensidn alterna, presentan péros de didmetros de
tamefio muy distinto, mientras que con el paso de 1avcorrienﬁe dis—
minuye la frecuencia de los poros de mayor didmetro, mientras que
aumenta la de los poros de didmetro menor, en especial de los de -

20 8.

En resumen, la Patente de Invencidn que se solicita re

caerd sobre las sigulentess

RETVINDICACTONES

1. Un procedimiento para la fabricacién de un portador
do aluminio provisto en su superficie de una capa de BShmit y desti
nado a placas de impresidn planogfafica presensibilizadas, caracte-
rizado porque la generacién de la capa de BShnit tiene lugar nedian
te la accidn de agua a temperatura elevada,'con la adicidn de inhi~
bidores ge la corrosién al agua caliente, o conectando tensiones -
eléciricas débiles, continuas o alternas, al bafio de tratamicnto.

2. Se reivindica por G¢litimo como objeto sobre el que
ha de recaer la Patente de Invencidn que ée solicitas " UN PROCEDI-

HMIENTO PARA LA FABRICACIOHN DE UN PORTADOR DE ALUMIIIION,
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Todo conforme queda descrito y reivindicado en la pre-
sente memoria descriptiva que consta de ocho paginas mecanografia~

das y dibujos adjuntos.
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Madrid, 19 Febrero, 1966

BERNARDO UNGRIA
DeDo

(Fdod Fdan Pedraza)
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